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XGSP30 pasta lutownicza
niskotemperaturowa 183°C 20G

Cena brutto 7,00 zt

Cena netto 5,69 zt

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MCH-XGSP30
Kod producenta XGSP30
Producent Mechanic

Opis produktu

XGSP30 pasta lutownicza niskotemperaturowa
otfowiowa 183°C 20g

Otowiowa pasta lutownicza Mechanic XGSP30 przeznaczona to lutowania elementéw SMD, BGA. Pasta niskotemperaturowa
topi sie juz w temperaturze 183°C. Produkt o dobrej lepkosci, brak pecherzykéw oraz kulek lutowniczych. Produkt idealnie
nadaje sie do stosowania przy lutowaniu elementéw SMD oraz BGA na ptytach gtéwnych telefonéw, laptopéw, reabilingu SMT
oraz innych urzadzen. Pasta ma silng zdolnos$¢ tgczenia sie z cyng, dobrg przewodnos¢ i duzg nosnosc cyny, co umozliwia brak
przerébek po natozeniu kulek.
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Parametry techniczne

- producent: Mechanic

- nazwa produktu: XGSP30

- pasta lutownicza

- pasta otowiowa

- niskotemperaturowa - temperatura topnienia 183°C

- pojemnos$¢ opakowania: 20g

- pasta sktada sie z tysiecy nanoczasteczek utatwiajacych nanoszenie oraz lutowania
- dobra przewodnos¢ i duza tatwos$¢ cynowania

- przyjazna dla uzytkownika, tatwa w aplikacji

- stop: Sn63/Pb37

- 63% cyna, 37% otéw

- wielko$¢ czasteczek: 20-38um

- pasta: IPX3

- do uzytku przemystowego, serwisowego

- produkt przechowywac w temperaturze od 0 do 10°C

- w przypadku gdy pasta jest zbyt twarda mozna doda¢ dodatkowo topnika

Oferta dotyczy zakupu 1szt. pasty XGSP30
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More Detailed Photos:
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Micro Soldering
Paste
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